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苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于控股子公司维普半导体业绩情况

及以资本公积转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、转增情况概述

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月

与相关方签署《附条件生效的股权购买协议》，以自有或自筹资金 51,000.00 万

元收购常州维普半导体设备有限公司（以下简称“维普半导体”）51%股权，根

据公司披露的《盈利预测审核报告》相关内容，维普半导体预计 2025 年全年营

业收入约为 13,657.10 万元，归属于母公司所有者的净利润预测数约为

6,057.80 万元。截至目前，维普半导体已纳入公司合并报表范围。

根据维普半导体 2025 年度经审计财务报表，其 2025 年度合并口径实现营

业收入 16,911.28 万元，同比增长 163.47%；实现归属于母公司股东的净利润

8,413.62 万元，同比增长 370.96%。2026 年第一季度，维普半导体合并口径实

现营业收入 4,381.39 万元（2025 年同期收入不超过 100.00 万元），归属于母

公司股东的净利润 2,448.93 万元（2025 年同期为亏损状态）。截至 2025 年末，

维普半导体母公司口径资本公积为 7,317.31 万元，合并报表口径资本公积为

6,057.54 万元。

维普半导体业务进入快速增长期，为促进其发展，经维普半导体全体股东

一致同意，拟以维普半导体截至 2025 年 12 月 31 日的部分资本公积 653.3674

万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后维普半导体的注册资本将由人民

币 346.6326 万元增加至人民币 1,000.00 万元，公司持有维普半导体股权比例

仍为 51.00%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次转增事项



在总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东会批准，不涉及关联交易，

也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转增对象基本情况

1、名 称：常州维普半导体设备有限公司

2、统一社会信用代码：91320402MA1Y58HA9F

3、类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：刘建明

5、注册资本：346.6326 万元整

6、住 所：常州市新北区华山路 18 号

7、成立日期：2019 年 03 月 28 日

8、经营范围：半导体设备的研发、销售、技术咨询、技术服务；货物或技

术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测

量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运

行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）

1 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 176.7826 51.0000%

2 蒋开 46.0337 13.2803%

3 刘建明 26.5359 7.6553%

4 张彦鹏 25.7831 7.4382%

5 刘庄 25.7831 7.4382%

6
常州市地平线创业投资发展合伙企业

（有限合伙）
45.7142 13.1881%

合计 346.6326 100%

10、最近一年及一期财务指标如下：

单位：万元

资产状况

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日

资产总额 26,356.08 28,256.28

负债总额 10,160.45 9,611.72

净资产 16,195.63 18,644.56

经营状况

项目 2025 年度 2026 年 1—3 月

营业收入 16,911.28 4,381.39



净利润 8,413.62 2,448.93

注：维普半导体 2025 年度财务数据已经审计，2026 年一季度财务数据未经审计。

三、本次转增主要内容

维普半导体拟以截至 2025 年 12 月 31 日的部分资本公积 653.3674 万元按

原股东出资比例转增注册资本。本次转增完成后，维普半导体的注册资本将由

人民币 346.6326 万元增加至人民币 1,000.00 万元，维普半导体仍为公司控股

子公司。转增前后出资结构情况如下：

序号 股东名称

转增前 转增后

出资金额

（万元）

出资比例

（%）

出资金额

（万元）

出资比例

（%）

1
苏州苏大维格科技集团股份有

限公司
176.7826 51.0000% 510 51.0000%

2 蒋开 46.0337 13.2803% 132.8026 13.2803%

3 刘建明 26.5359 7.6553% 76.5534 7.6553%

4 张彦鹏 25.7831 7.4382% 74.3816 7.4382%

5 刘庄 25.7831 7.4382% 74.3816 7.4382%

6
常州市地平线创业投资发展合

伙企业（有限合伙）
45.7142 13.1881% 131.8808 13.1881%

合计 346.6326 100.00% 1000.00 100.00%

四、本次转增的目的和对公司的影响

本次维普半导体以资本公积转增注册资本是为了满足其业务快速发展的需

要，符合公司的长远发展及战略规划，有利于增强其业务拓展能力和综合竞争

力。本次增资不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务及经营状况产

生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日
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